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Abstract (en)
Bath for galvanically depositing Cu-Sn alloys, consisting of H2O, Cu-cyanide, Sn (IV) cpd, alkali metal-cyanide, -hydroxide and complex former and
additionally contg. alkali metal phosphate, contains the K-salt of gluconic acid, gluconic acid and/or glucuronic acid as complex former and has a pH
of 8-14.

Abstract (de)
Glänzende binäre Kupfer-Zinn-Legierungen lassen sich auf galvanischem Wege aus einem wässerigen Bad abscheiden, das Kupfercyanid,
Zinn(IV)-Verbindung, Kaliumcyanid, Kaliumhydroxid und das Kaliumsalz der durch Oxidation von Glucose erhaltenen Hydroxysäuren enthält. Die
Legierungen eignen sich für technische und dekorative Zwecke, besonders als Ersatz für Nickel.
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